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1. Maximale Verfiigbarkeit
Bauteile, die im herkdmmlichen Geratedesign verwendet werden, verursachen oft einen
héheren Wartungs- und Reparaturaufwand.

Um die hohe, bei der Plasmaerzeugung entstehenden Warme abzufiihren, bendtigen her-
kédmmliche ICP-OES-Systeme ein externes Kiihlsystem — normalerweise ein Wasser-Luft-ba-
siertes Kiihlsystem. Dadurch wird das Gesamtsystem komplexer. Da elektrische Komponen-
ten geklhlt werden, verursachen Leckagen meist goRere Reparaturen und einen langeren
Ausfall des Analysegerats.

Fur die Transparenz im UV-Bereich sind die Optiken bei herkémmlichen Systemen (blicher-
weise mit Stickstoff oder Argon gesplilt. Ist das Spuilgas kontaminiert, entstehen hohe Kos-

ten fir den Austausch optischer Bauteile. Auch dies flihrt zu einem ldngeren Geréateausfall.

Spektrometer der neuesten Generation bendtigen hingegen kein externes Kiihlsystem. Als

Als momentan einzige ICP- momentan einzige ICP-OES verwenden die Gerate von SPECTRO eine innovative, patentier-
OES verfigen die Geréte von te Luftkiihlung®. Leckagen und die damit verbundenen Ausfélle sind damit ausgeschlossen.
SPECTRO (iber eine innovative,

patentierte Luftkiihlung.

Auch im optischen System kommen innovative Technologien
zum Einsatz. Versiegelt und ohne Gasspulung entfallen die
Ublichen Wartezeiten. Permanent mit Argon befullt ist hohe
Transparenz im UV stets verfligbar. Zum Erhalt wird die Op-
tikatmosphére Uber eine Reinigungskartusche zirkuliert, die
nach einer Standzeit von 24 Monaten einfach ausgetauscht
wird.

Herkémmliche Generatoren bendtigen flr einen stabilen Zu-
stand normalerweise eine langere Einlaufphase. SPECTROs
leistungsstarker LDMOS-Generator erreicht diesen Zustand
bereits nach 10 Minuten. Dank der robusten, stérungsfreien
und kurzschlusssicheren Konstruktion ist ein langfristiger,
storungsfreier Betrieb gewéhrleistet.

*Patentnr.: US8,649,006
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